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4 GE Arbeitsspeicher

320 GH Festplotte

SO Vello SVEISIACHES 208 MO P MBTARAGEA SONYD o

Intel® Pertiom B30 140GHL, 4 GB Arbeksspeicter, 320 GB Festplae, Inel HD 1.000H2 VI WMESS0 Prressor, | GB Arbeitsspeicher, 16 GE Speidier # 5 GB Web- 150GHr QuadCnre Pmmssor, I GE Aroeimpeicher, 15 GE inlemer Soeicher,
Graphics; D¥D: Super Muki Lawwery, Akkulauliel bis o 4,5 5., Mirosnft® Windows®™ straze, Ahkulauirek bis an 10 50, Gewicst 3, 358 ¢, Geogle Androd 4.1 131 Megapie| frciniusizmes & Yoi-Fonkeamer, NFC-Funkion, sLOUD Audin-
& b4 bt Mafe: 19627 1192 £ 11,2 mey technologe, Stand by b au 550 S0l Gewkhts ca. 146 g, Google Android 4.1
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BEl® Core™ B-310M 240GHz, & GE Atetspeiche, 640 GB Festplate, miel® Core™ 3-177M 150 GHL 4 GB Arbetspeicher, 500 63 SATA Fesplatie Intel® Core™ SO0 250GK, 8 GB Artelsspecher, 500 GB SATA Festplate,
1GE AMD Radeon HD TE59M, DVD Double Layer Super Mt Laufwerk, NFC & mit 2468 ErpresCache, biel H) 4000 Graphis Aduaufel bk m 7 Gd, 1 658 AMD Fadeos HD TET0M, EVD Donscte Layer Super Mull Laufwerk, Akiuiasisit bis
G¥5-Fenbtion, Remole Keyboard & Remote May mit PlayStation 3, Micnsoit® fiewicht: 2. 1,57 bg, Mirrosof® Winows® B 62 bi 4,5 9, Mirash® Winduwe® 7 Professional 64 bt + Windiows® & ro [VO
Windows™ 5 564 bt Mo 3151 2189 19776 mm gl 2051 4 18,47 M3-176
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Imtel, dat Intel Loge, Intel inside, Inted Core und Core Inside sind Marken der Intel Eu:pm'.bﬁun imden USA und anderen Lindern.
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1 G& Mvidio GeForce 6T 6200

inte™® Core™ (7-36300M 140GH, ¢ GB ASetsspeiher, 500 GE Festplatte & intel® Coee™ I5-3300M 2.50GH2, £ GE dheitsspeicher, 320 GB Festpltie, intel HD Inzi® Care™ I5-37HM 250 'II-.HL LGB A:hehssp-eltrm. 500 8 Festpiatie, 1 GB
freler Siod fiir prssitrliche S30-Fegplaite, 1 GE hhidls Geforce GTEECM, VD Dousie 4000 Geapndes, OVD Dosle Layer Super Mull Laufwerk, UMTS-Modul Integrier, Midia Geforre GT BIOM, High Defingion Sound Mive Audin, Samsung Fast Sied,
Layer Super Myl Laofwerk, THE TruStudio Pro Sound mit 4 Srereglawsmeechemn, Engerprinreeder & TP, Adulaufel b o 10 S, Aestiluss fir Dockingsation, OWERTZ Tasiabr it Bummembiogs, Akulufel s w & S, Gewich: 2 228 ig
Mirosnit® Windows™® B 520 Miomsslt® Windoas® 7 Professional 84 + Windos™ 3 Pro LD Microsoft™ Windows® § £ahi
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